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NXP-엔비디아, AI 배포 가속 협력… 엔비디아 타오 

툴킷과 NXP 엣지 디바이스 통합 
- NXP, 반도체 공급업체 최초 AI 지원 제품 eIQ 머신러닝 개발 환경과 엔비디아 타오 

툴킷 API 통합 

- NXP 엣지 프로세싱 디바이스에 엔비디아 AI 모델 손쉽게 배포… AI 개발 가속 

 

 

 

2024년 3월 22일, 대한민국 서울 – NXP 반도체가 엔비디아(NVIDIA) GTC에서 엔비디아와의 

협력을 발표했다. 이로써 eIQ® 머신러닝 개발 환경을 통해 엔비디아의 훈련된 AI 모델을 

NXP의 광범위한 엣지 프로세싱 디바이스 포트폴리오에 배포할 수 있게 됐다.  

 

이 협력으로 엔비디아 타오 툴킷(NVIDIA TAO Toolkit)을 NXP의 eIQ 머신러닝 개발 환경에 

기능적으로 결합해 치열한 AI 업계 경쟁 속 개발 가속이 가능해졌다. NXP는 반도체 업체 

최초로 AI 지원 제품 내 엔비디아 타오 API를 직접 통합했다. 이로써 개발자는 엣지에서 훈련된 

AI 모델을 더 쉽게 배포할 수 있다. 

 

AI 모델의 훈련과 배포를 간소화하는 것은 오늘날 AI 개발자가 직면한 가장 큰 과제 중 하나다. 

이러한 과제를 해결하기 위해 NXP는 엔비디아와 협력해 NXP의 eIQ 머신러닝 개발 환경 내에 

엔비디아 타오 API를 직접 통합했다. 엔비디아 타오 로우코드 AI 프레임워크를 사용하면 

훈련된 AI 모델을 더 쉽게 활용하고 전이 학습을 통해 특정 용도에 맞게 미세 조정할 수 있다. 

 

https://www.nvidia.com/gtc/
https://developer.nvidia.com/tao-toolkit
https://www.nxp.com/design/design-center/software/eiq-ml-development-environment:EIQ
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NXP의 eIQ 개발 환경은 소프트웨어, 추론 엔진, 신경망 컴파일러 그리고 최적화된 

라이브러리의 조합을 통해 이러한 모델을 엣지에 쉽게 배포할 수 있도록 지원한다. 따라서 

고객은 AI 개발을 가속화하고, 사전 테스트를 거친 AI 모델 라이브러리에 액세스하며, NXP의 

광범위한 엣지 프로세서 포트폴리오에 AI 모델을 배포할 수 있다. 

 

NXP의 IoT 및 산업 부문 총괄 매니저 겸 수석 부사장 찰스 닥스(Charles Dachs)는 "AI 혁신은 

스마트 커넥티드 세상의 미래를 정의할 것이다. NXP가 오랜 기간 축적한 산업, IoT 엣지 혁신 

역량과 AI 모델 훈련과 테스트에 대한 엔비디아의 전문성이 결합됐다. 이로써 고객이 AI 모델을 

빠르고 쉽게 시장에 출시할 수 있도록 시너지 효과를 창출하고 있다"고 말했다. 

 

엔비디아 로보틱스와 엣지 컴퓨팅 부문 부사장인 디푸 탈라(Deepu Talla)는 "엔비디아 타오는 

최첨단 생성형 AI 모델을 포함한 AI 모델의 생성과 배포를 크게 간소화한다. 이번 협업을 통해 

엔비디아 타오로 튜닝된 매우 정확하고 최적화된 AI 모델을 NXP의 eIQ 개발 환경에 원활하게 

연결해 엣지 AI 배포를 가속화할 수 있게 됐다" 고 말했다. 

 

NXP eIQ 머신러닝 소프트웨어 개발 환경을 사용하면 NXP의 광범위한 마이크로컨트롤러와 

마이크로프로세서 포트폴리오에서 AI 알고리즘을 사용할 수 있다. 이 환경은 NXP의 

MCUXpresso SDK와 Yocto Project Linux 개발 환경에 완벽하게 통합돼 있어 개발자가 완전한 

시스템 수준의 애플리케이션을 쉽게 개발할 수 있다. 

 

eIQ 머신러닝 개발 환경은 엔비디아 타오 API를 직접 통합해 모델 AI 훈련, 최적화, 배포를 

위한 단일 플랫폼을 제공한다. 엔비디아 타오는 사전 훈련된 모델 컬렉션과 전이 학습을 활용해 

사용자가 맞춤형 AI 모델을 구축할 수 있는 API 기반 워크플로우를 제공한다. 엔비디아 타오는 

추론 처리량을 증가시키는 모델 프루닝(model pruning)과 같은 여러 가지 최적화 기능을 

제공한다. 

 

이 협업을 통해 개발 속도를 높이고 엔비디아의 사전 훈련된 모델을 i.MX 93 애플리케이션 

프로세서와 같은 NXP SoC의 신경망처리장치(Neural Processing Unit, NPU)에서 실행할 수 

있다. 보다 자세한 정보는 nxp.com/eIQ에서 확인할 수 있다. 

 

# # # 

 

NXP 반도체 소개  

NXP®반도체(나스닥: NXPI)는 뛰어난 인재들을 모아 더욱 살기 좋고 안전하며 보안 수준이 

높은 연결된 세상을 만드는 혁신적인 기술을 개발하고 있다. NXP는 임베디드 애플리케이션용 

보안 연결 솔루션의 선도 기업으로서, 자동차, 산업 및 IoT, 모바일, 통신 인프라 시장의 혁신을 

https://www.nxp.com/design/design-center/software/eiq-ml-development-environment:EIQ
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주도하고, 보다 지속 가능한 미래로 나아갈 수 있는 솔루션을 제공한다. NXP는 60년 이상의 

전문성과 경험을 바탕으로, 전 세계 30개 이상의 국가에서 34,500명의 직원을 고용하고 있다. 

2022년 매출은 미화 132억 1천만 달러다. 더 자세한 내용은 http://www.nxp.com/ 에서 찾아볼 

수 있다. 

 

NXP, NXP 로고는 NXP B.V의 상표이다. 기타 모든 제품 또는 서비스의 이름은 해당 소유자의 

자산이다.  무단 전재 및 복제 금지. © 2024 NXP B.V.  
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